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摘要(译)

一种铜导线结构，应用在一薄膜晶体管液晶显示(TFT－LCD)组件中，该
铜导线结构至少包括一附着层(Adhesion Layer)，形成于一玻璃基板上；
一图案化铜导线层(Patterned Copper Layer)，形成于附着层上；其中，
附着层的材料至少含有氮或磷其中之一(例如聚硅烷)，以提高应用组件的
电性。
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